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MAP2010（第 10 回半導体実装国際ワークショップ）エクスカーションについて 

 
2010 年 9 月 29 日 

MAP2010 実行委員会事務局 
 
 MAP2010 エクスカーション（11 月 19 日（金））のプランは、下記の通りです。皆様の

ご参加を心よりお待ちしております。なお定員 40 名に達し次第締め切らせていただきます

ので、お早めにお申し込み下さい。 
 ご不明な点ございましたら、何なりと事務局までご連絡下さい。何卒宜しくお願い申し

上げます。 
 
１．エクスカーション概要 

日 時： 2010 年 11 月 19 日（金） 
訪問先：水素エネルギー製品研究試験センター ＠福岡糸島市 

半導体先端実装研究センター（仮） ＠福岡県糸島市 
三菱重工業株式会社 長崎造船所 諫早工場 ＠長崎県諫早市 

定員： 総勢 40 名 
日 程： ※今後の調整で若干の変更する可能性があります。予め御了承下さい。 

08：45 ヒルトン福岡シーホーク 1Fロビー バス乗り場 集合

09：00 ヒルトン福岡シーホーク 出発

09：30 水素エネルギー製品研究試験センター 到着

同センター 見学

10：30 同センター出発

10：45 半導体先端実装研究センター（仮）　到着・見学

11：00 同センター 出発

13：00 昼食

14：00 三菱重工業株式会社　長崎造船所　諫早工場　到着

同社 見学

15：00 同社 出発

※終着博多駅までの間に、基山IC、福岡空港に立ち寄る予定です。

17：30 博多駅 着 解散  
集合出発場所：ヒルトン福岡シーホーク 1Fロビー バス乗り場 

昼 食：昼食代別途。昼食場所は、事務局にて選定中 

問い合わせ先： MAP2010実行委員会事務局 守江、中川 

財団法人九州経済調査協会 調査研究部 

Tel: 092-721-4907 Fax: 092-716-4710  E-mail: morie@kerc.or.jp  
〒810-0041福岡市中央区大名1-9-48  

備 考： 出発は、9 時 00 分です。出発時刻に間に合わない場合は、不参加もしくは現地集

合として、出発いたしますので予め御了承下さい。 
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２．見学先の概要と見学内容 

 
１）水素エネルギー製品研究試験センター 

概要：福岡県の取り組みである Hy-Life プロジェクトの五本柱の一つ「水素エネルギー新

産業の育成・集積」を推進するための中核的施設。中小・ベンチャー企業の水素エネ

ルギー新産業への参入を支援するため、①水素エネルギー関連製品の製品試験事業、

②水素エネルギー関連製品の試験方法の研究開発事業、③水素エネルギー関連製品の

開発、④水素エネルギーに関する研究交流事業等を行っている。 
URL：http://www.hytrec.jp/ 
見学内容（案）： ご挨拶 
  施設見学と概況のご説明 
  質疑応答 
  記念撮影 
備考：  ビデオ・カメラ等の使用はご遠慮ください。 
 
２）半導体先端実装研究センター（仮） 

概要：先端 SiP など高度実装技術の開発及び中小・ベンチャー企業の試作開発支援を目的

として設立。同センターに加えて、評価・市場開拓（実証実験）の「先端社会システ

ム実証研究センター（仮）」も新設する計画。10 年夏着工、11 年春完成予定。 
URL：http://www.mhi.co.jp/products/category/solar_power_generating_system.html 
注意事項：直前の水素センターセミナールームにて、概況をご説明いたします。 

建設中のため、詳細な見学はございません。外観等を簡単にご覧頂く予定です。 
 
３）三菱重工業株式会社 長崎造船所 諫早工場 

概要：1980 年代から太陽電池の研究に着手。独自に薄膜製造装置を開発し、2003 年より諫

早工場でアモルファスシリコン太陽電池の製造を開始。2007 年には微結晶タンデム

型太陽電池第一工場が稼働、第二工場を建設中である。全工場稼働時の総生産能力は

118MW（アモルファスシリコン太陽電池 28MW、微結晶タンデム型太陽電池 90MW) 
URL：http://www.mhi.co.jp/products/category/solar_power_generating_system.html 
見学内容（案）： ご挨拶 
  工場案内ビデオ放映（英語） 
  工場概況のご説明 
  質疑応答 
  記念撮影 
備考：  ビデオ・カメラ等の使用はご遠慮ください。 
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４）注意事項 

・ エクスカーションは、MAP2010 に有料参加された方のオプションツアーです。11 月

17 日及び 18 日に展示会場のみご見学される方（無料）は、ご参加頂けません。 
・ 定員に達し次第、締め切らせて頂きます。お早めにお申し込みください。 
・ 調整の結果、参加をご遠慮頂く場合がございます。予めご了承ください。 
・ より多くの皆様にご参加頂くため、１社あたり最大５名様までとさせて頂きます。 
 
 


